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行业发展背景

资料来源：研精毕智市场调研整理；http://www.yjbzr.com

国家政策扶持

产业链逐渐完
善

下游需求量增
长

ü 国家层面：出台了一系列政策措施来促进行业增长，包括税收优惠、研发资金支持、市场准入便利化等，旨在鼓励企业加
大研发投入，提升自主创新能力，以及推动产业升级和结构调整。

ü 地方政府：根据本地产业发展现状，提供一些定制化的扶持措施，比如设立产业基金、提供研发场地等，以吸引和培育更
多的芯片设计企业在本地发展。

ü 芯片设计行业：芯片设计行业是一个知识密集型领域，它涉及到将系统、逻辑与性能的设计要求转化成具体的物理版图，
这一过程包括前端设计（逻辑设计）和后端设计（物理设计），是一个高度复杂的专业技术过程。

ü 芯片企业：目前行业内的芯片企业多采用Fabless模式，与晶圆制造、封装测试等产业链后端环节紧密合作，确保芯片产
品的及时供给和高质量完成。芯片设计行业与制造、封装测试、销售等其他产业链环节的协同效应能够提高整体效率，降
低成本，加速产品的上市时间，对行业发展有积极作用。

ü 智能机顶盒：全球机顶盒出货量从2019年的3.26亿台增长至2023年3.51亿台，处于持续稳定增长状态。

ü 智能电视：2019年至2023年中国大陆智能电视销售量平稳，维持在4-5千万台的销售水平。

ü 智能音箱：智能音箱规模在近几年发展迅速，从2017年开始的一百多万的年出货量到2023年已经达到了超过2500万台
的出货量，今后随着智能家居领域中智能化的深入，智能音箱的需求有望继续受到需求刺激增长。

多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发指根据下游客户需求，提供多媒体硬件用SoC芯片的设计开发服务；
所设计的芯片主要应用到多媒体终端，如智能机顶盒、智能电视、智能音箱等设备中，在设备中充当“大脑”的功
能；在我国政策扶持、产业链逐渐完善、下游需求量不断增长等因素的驱动下，该行业发展态势向好。

http://www.yjbzr.com


市场规模

中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发行业的发展起步较晚，但各方面的利好条件使得该行业保持快
速的增长趋势，目前我国大陆地区和台湾地区的市场占有率已经达到27%，仅次于美国居全球第二名。

资料来源：研精毕智市场调研整理；http://www.yjbzr.com
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Ø 全球多媒体集成电路设计行业长期保持增长势头，市场较为集中，
美国处于全球领先地位，市场份额高达53%，我国台湾地区占
16%，大陆地区占比11%，欧洲和日本分别为2%和1%。

Ø 我国集成电路设计开发产业虽起步较晚，但凭借巨大的市场需求、
稳定的经济发展和有利的政策环境等诸多优势条件快速发展，现
已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。

近年来伴随国家政策扶持，下游市场需求增多等因素影响，我国多媒
体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发市场规模保持持续上涨的
趋势，2022年到2023年年增速达到14%，从长远来看，未来市场规模
将呈总体上升趋势。

16.00%
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竞争格局

中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发行业市场集中度较高，通常由具有较强研发能力和市场影响力
的公司主导，行业头部三家企业市场规模占比约为40%。

资料来源：研精毕智市场调研整理；http://www.yjbzr.com

中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发
市场竞争格局：2022年（外）-2023年（内）

ü 市场集中度：中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开
发行业属于知识密集和技术密集的典型高新技术产业，竞争格局
较为集中，市场集中度较高。2023年，top 3企业产值占比约为
40%。

ü 头部企业：多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发行业
作为芯片设计开发的一个细分行业，竞争企业相对全国芯片厂商
较少。由于该行业需要大量的研发投入和技术创新，通常由具有
较强研发能力和市场影响力的公司主导。

ü 竞争格局：晶晨半导体（深圳）有限公司多媒体智能终端芯片和
系统级解决方案设计开发业务收入在国内市场份额约为16%，处
于全国该行业的领导地位。排名第二的是芯原微电子（上海）股
份有限公司，2023年该业务市场份额约为13%。灿芯半导体（上
海）股份有限公司排名第三，市场份额占比为8.39%。相比2022
年，2023年晶晨半导体和芯原微电子的市场份额小幅下降，而灿
芯半导体市场份额有所提升。

2022年

晶晨半导体（深圳）
有限公司

芯原微电子（上海）
股份有限公司

灿芯半导体（上海）
股份有限公司

其他
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晶晨半导体（深圳）

晶晨半导体（深圳）有限公司于 2014 年在深圳成立，是以多媒体智能终端集成电路芯片设计开发服务为主要业务
的高新技术企业，具有较强的SoC芯片设计研发能力，居行业领导地位。

资料来源：研精毕智市场调研整理；http://www.yjbzr.com

            公司名称：晶晨半导体（深圳）有限公司                                       成立时间：2014年                                                      公司总部：深圳                                         

主营业务：晶晨半导体（深圳）有限公司的主营业务为芯片开发服务、集成电路设计技术服务、OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。

Ø 芯片技术开发服务
• 超高清多媒体编解码和显示处理
• 内容安全保护
• 系统IP等核心软硬件技术开发
• 帮助客户实现成本、性能和功耗优化的需求
• 提供多种系统级解决方案

竞争优势
• 技术实力：晶晨半导体（深圳）有限公司主要研发领域为多媒体智能终端芯片，在此领域的芯片设计开发中拥有精湛的技术和行业领先的创

新能力，目前已经拥有79项有关多媒体SoC芯片的专利，技术实力深厚，通过将芯片设计方法学与物理结构相结合进行芯片设计，帮助客户
高效率、低风险地完成芯片设计和开发。公司能够从芯片设计环节的任一节点介入并完成余下的全部设计工作，最终高效、低风险地完成芯
片设计，提高芯片一次流片成功率。

• 客户资源：主要向晶晨半导体（上海）股份有限公司、Amlogic Co., Limited、Yeker Information Technology C0.,Ltd等国内外多媒体芯
片头部企业提供多媒体芯片设计开发服务，再由后者进行销售。

• 企业荣誉：公司是经过认证的高新技术企业和“专精特新”中小企业。
• 经营模式：公司通过积累的芯片设计开发技术和系统级解决方案为客户提供一站式芯片定制服务，而产品的终端销售则由客户自身负责。该

种经营模式使得公司集中力量于自身最为擅长的技术授权和研发平台输出，市场风险和库存风险压力较小。

Ø OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品系
统等高清多媒体解决方案

• 智能机顶盒
• 智能电视
• 音视频系统终端
• 无线连接及车载信息娱乐系统
• 提供多媒体SoC芯片和系统级解决方案

http://www.yjbzr.com


芯原微电子（上海）

芯原微电子（上海）股份有限公司是一家专注于集成电路设计的高新技术企业，主要涉及芯片设计、半导体IP授权
以及定制化芯片业务，服务于移动通信、物联网、人工智能、消费电子、多媒体智能终端和汽车电子等领域。

资料来源：研精毕智市场调研整理；http://www.yjbzr.com

            公司名称：芯原微电子（上海）股份有限公司                                    成立时间：2001年                                                      公司总部：上海                                         

主营业务：芯原微电子（上海）股份有限公司的主营业务为一站式芯片定制解决方案和处理器 IP、1,500 多个数模混合 IP 和射频 IP处理器 IP

Ø 一站式芯片定制解决方案
• 高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器
• 视频监控
• 物联网连接、智慧可穿戴
• 高端应用处理器
• 视频转码加速、智能像素处理

竞争优势
• 技术实力：芯原微电子（上海）股份有限公司在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。

在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。公司不断积
累先进制程芯片设计经验，目前已实现 5nm 系统级芯片（SoC）一次流片成功，多个 5nm 一站式服务项目正在执行。

• 客户资源：主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。
• IP授权服务：从半导体 IP 销售收入角度，芯原微电子（上海）股份有限公司是 2021 年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体 IP 授权

服务提供商，在全球排名前七的企业中，芯原的 IP 种类排名前二。2020 年和 2021 年，芯原的知识产权授权使用费收入均排名全球第四。

Ø 处理器 IP
• 自主可控的图形处理器 IP
• 神经网络处理器 IP
• 视频处理器 IP
• 数字信号处理器 IP
• 图像信号处理器 IP 
• 显示处理器 IP 智能电视

http://www.yjbzr.com


灿芯半导体（上海）

灿芯半导体（上海）股份有限公司是一家提供一站式定制芯片及IP的高新技术企业，为客户提供从芯片架构设计到
芯片成品的一站式服务，近年市场占有率不断提升。

资料来源：研精毕智市场调研整理；http://www.yjbzr.com

            公司名称：灿芯半导体（上海）股份有限公司                                    成立时间：2008年                                                      公司总部：上海                                         

主营业务
芯原微电子（上海）股份有限公司的主营业务包括芯片设计业务和芯片量产业务。其中芯片定义、IP 工艺选型及授权、架构设计、前端设计和
验证、数字后端设计和验证、可测性设计、模拟电路设计和版图设计、设计数据校验、流片方案设计高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统
处理器。

竞争优势
• 技术实力：灿芯半导体（上海）股份有限公司拥有较为丰富的高性能 IP 储备以及与工艺高度结合的完整设计服务能力，灿芯半导体（上海）

股份有限公司能够对芯片物理设计、封装设计及 PCB 板级设计的信号及电源完整性进行全链路仿真及评估，有效减少了封装设计的迭代次
数，缩短了客户产品上市时间。

• 合作伙伴：与中国大陆技术最先进、规模最大的专业晶圆代工企业拥有战略合作关系，代表着公司是中国大陆实现领先的“自主、安全、可
控”设计服务企业之一。

• 竞争壁垒：灿芯半导体（上海）股份有限公司为客户提供一站式芯片定制服务并转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、
汽车电子、高性能计算等众多产业领域中，满足了不同场景差异化、个性化需求，建立了较强的竞争壁垒。

• 国外市场：多年来，灿芯半导体（上海）股份有限公司积极参与全球竞争，吸引并服务了众多境内外知名客户，在全球集成电路设计服务产
业竞争中占据了重要位置。

http://www.yjbzr.com
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